PLACA BASE O PLACA MADRE
(MOTHERBOARD O MAINBOARD)



EL COMPONENTE PRINCIPAL DE
TODO ORDENADOR

+ Ala hora de adquirir un ordenador, la mayoria
de los usuarios y empresas, prestan mas
atencion en la velocidad o cantidad de ciertos
componentes, sin prestar atencion en la P.B.

+ Recordar que la P.B. Sera sobre la que en un
futuro se tengan que hacer ampliaciones (hdd,
memoria, etc...)

+ El chipset es el encargado de poner en
comunicacion el procesador con el resto de
elementos del ordenador.



CONSTRUCCION DE LA PLACA
BASE

+ Las placas de circuito impreso (PCB) son
fabricadas por fibras de vidrio y contienen pistas
muy finas mediante las cuales se conectan los
componentes.

+ Construccion multicapa ( contiene varias capas
en el interior). La placa debe ser fabricada con
gran precision para que todas sus pistas se
alineen con los agujeros donde se insertan los
componentes.



FORMATO FISICO

+ El avance tecnologico también es visible y muy
apreciable en las placas, ya que la aparicion de
nuevos zocalos para las tarjetas de expansion
diferentes modelos de microprocesadores etc.,

nan obligado a una mayor sofisticacion de las

nlacas base.

+ Pero no solo ha sido consecuencia de las
necesidades planteadas por el resto de los
componentes, la propia placa ha experimentado
mejoras importantes que han contribuido a los
diferentes cambios de formato.




FORMATO AT

+ Hasta el Pentium MMX. e I e E—
+ Gran tamano, e
Incomodidad de montaje ) SRR
cuando no lo imposibilita I § om——
. Ubicacién del e )
microprocesador ( ranuras [== —————

ISA continuacio n) e .
[

+ Conector de teclado
soldado a la placa (resto
por cable a la placa)

[T ———eerer—y

REGULADOR
DE TENSIO
INCORPORAT




FORMATO ATX

Utilizado en la
actualidad.

Montaje mas limpio los
puertos serie, paralelo,
raton etc soldados a la
placa.

Arquitectura de la placa
mejor distribuida facilita
el montaje y las futuras
ampliaciones

Intel 1995



AT vs. ATX

+ Conector de

alimentacion ( 2 negros
juntos)

Conector de teclado
soldado a la P.B.

El procesador situado al
lado de las conexiones
ISA

Situacion de los zocalos
de memoria casi
Inaccesible.

ON/ OFF DEL ordenador

mediante en interruptor

+

Unico conector de
alimentacion

Conectores de E/S
soldados a la placa

El procesador esta
mejor situado ( mejor
ventilacion y no estorba
para la instalacion)

Situacion de la memoria
en una posicion mas
accesible.

ACPI (interfaz avanzado
de ahorro de energia,
conmutador)



AT vs ATX

+ Soporte en BIOS para arrancar desde el CD

+ El rediseno de la placa nos deja mas espacio para
poder integrar tarjetas de sonido, Lan etc...

+ Incluyen en la BIOS el control sobre el voltaje y la
temperatura del procesador, incluso hay algunas
gue controla la temperatura de la placa base

+ LA mayoria de las Placas ATX llevan 2 usb
Integrados

+ Zocalo del procesador esta mas cerca de la fuente
de alimentacion, mayor refrigeracion y mejora la
alimentacion del mismo



ATX

Estas placas necesitan cajas especiales
debido a la colocacion de los conectores
soldados a la placa base, lo cual iIncrementa el

coste del equipo

Necesitamos una fuente de alimentacion AT X
gue también es mas cara




ranura PCI puerto joystick/MIDI puerto paralelo z6calo CPU
BIOS con redstorm sSw3 USB

ranura AGP

ranura CNR

SW1

USB ® L v X f|: - cqnector ATX
= ) ] = ' A alimentacion

conector
ventilador

bateria




Socket 478 Connector Inled B2855PE

12V ATX Power Norrbndos
Connector : Chenet
DOR DI
- Momory Siots
= ATX Power
- Conmecior
Back Panel FDD Conrecice
Contecior
ATA Meaders
AGP 8X St
=IDE Connecliors
Intel ICHSR
Southbtrcge
Chpsoet
Moo Huader
CO-In Header
AUX.In Maader
SPOIF 8ios
PCI Skots US8 2.0 Meaders
Game Header
WEI Header
Power LED Communications

FeeWre Moader Hoalor



PCI-Express

ABNSZ-SL.\.....
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g Sata < - IDE Energia Disquetera



CHIPSET

+ La cantidad maxima de RAM que se puede
utilizar, y tipos de memoria soportada y
cantidad max. que se podra instalar

+ El n°® max. de procesadores que se pueden
utilizar.

+ La velocidad, voltaje de los procesadores.
+ La velocidad del bus.

+ El nUmero de ranuras de expansion del PC
+ Posibilidad de utilizar ciertos puertos.



CHIPSET
T

+ El chipset no se puede
cambiar al ir soldado a
la placa.

+ La principal funcion es
la de servir como medio
de comunicacion entre
los componentes y el
microprocesador de
forma fiable.

+ Podemos distinguir tres
canales de
comunicacion.




CHIPSET
T

+ Del microprocesador a
la memoria RAM y a la
memoria cache

+ Del procesador a las
tarjetas de expansion

+ Con los dispositivos de
almacenamiento

+ Aveces también lleva
Integrado, memoria
ROM, reloj del sistema
o control de los puertos
de comunicaciones




CHIPSET

.+ Lavelocidad de los
datos depende del
chipset y del resto de la
electronica asociada.

+« Los ultimos chipset
necesitan sistemas de

©®SI5'02 : .,
EMA1881 , refrigeracion.

02228A u + Fabricantes; ATI, SIS,

VIA, INTEL, AMD,
NVIDIA




CRISTAL DE CUARZO

+ LOS cuarzos actuan como
crondmetros del sistema, dando
una cantidad constante de
Impulsos por segundo.

+ A mas impulsos mas rapidamente
trabajara el microprocesador.

+ Es capaz de generar una sefal de | |
reloj cuadrada de Ov a 5v, y son
las que marca el ritmo del
procesador.

+ Esta senal es |la encargada de
sincronizar todas las operaciones.




MEMORIA CACHE

+

La memoria caché es la
solucion al problema de que
los procesadores sean mas
rapidos que la memoria RAM
( se reduce el tiempo de
espera)

Llega a ser 5 veces mas
rapida que la memoria RAM

Consiste en insertar unos
chips de memoria de alta
velocidad entre el
microprocesador y la
memoria principal(de 70
nseg a 15 nseQ)




MEMORIA CACHE

From COMPUTER DESKTOP ENCYCLOPEDIA CD-ROM,
Copyright & 1687 The Computer Language Co. Inc. All rights reserved.
L1 Cache
. {built into chip)
1 1
[ 1

L2 Cache
(SRAM
memory bank)

R A
[(ZIMM module)

+ Cuando el
microprocesador
necesita informacion,
la coge de la memoria
cache, la cual va
copiando dicha
Informacion de la
memoria RAM antes
de que el procesador
la necesite.



MEMORIA CACHE

+ Estadisticamente la
memoria cache es
util en un 95% de
los casos, vy el otro
5% restante el
procesador tendra
gue esperar la
respuesta de la
memoria RAM




MEMORIA CACHE

+ El sistema sabe que
el dato esta guardado
en la memoria caché
gracias al chip de
caché denominado
TAG gue se encarga
de guardar la
Informacion que
mantiene la memoria.




MEMORIA CACHE

+ Existen la caché de
primer nivel L1y la
caché de segundo nivel
L2

+ Al principio la Ll era la
memoria interna del
procesadorylalL2la
externa, pero en la
actualidad las dos estan
dentro del
microprocesador




MEMORIA CACHE

Caché de ler nivel (L1):

Esta caché esta integrada en el nucleo del
procesador, trabajando a la misma velocidad
gue éste. La cantidad de memoria caché L1
varia de un procesador a otro, estando
normalmente entre los 64KB y los 256KB.
Esta memoria suele a su vez estar dividida en
dos partes dedicadas, una para instrucciones
y otra para datos.



MEMORIA CACHE

Cacheé de 2° nivel (L2):

Integrada también en el procesador, aunque no
directamente en el nlcleo de éste.Tiene las mismas
ventajas que la caché L1, aunque es algo mas lenta
gue ésta. La caché L2 suele ser mayor que la cache
L1, pudiendo llegar a superar los 2MB.

A diferencia de la caché L1, ésta no esta dividida, y su
utilizacion esta mas encaminada a programas que al
sistema.



MEMORIA CACHE

+ Procesador Pentium
4 3,4 Ghz 800 MHz
tecnologia hyper-
threading

+ L11MB
+ L2512 KB

% pentium 40 8
i




MEMORIA CACHE

+ AMD XP 64 3200
+ L1512 KB
+ L21 MB




NORTHBRIDGE

+ Este es uno de los componentes
que forman el mencionado
chipset de la placa base

+ Es el mas importante ya que es
el encargado de trabajar entre el
microprocesador, la memoriay §
la tarjeta grafica .

+ Los mas modernos tienen el
aspecto de un auténtico
mlcroprocesador tanto por
tamano como por el
encapsulado y disipacion de
calor




SOUTHBRIGE

. Este es el otro
componente del chipset
esta comunicado
directamente con el
Northbridge por el bus
de la placa

+ Se encarga de los
puertos PClI,
controladoras IDE,
puertos serie paralelo
USB




BIOS
(BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)

+ La BIOS es el software basico de un ordenador
gue contiene los programas basicos los cuales
permiten controlar los elementos del hardware.

+ Se encuentra en la P.B. Dentro de una memoria
EPROM

+ La BIOS gestiona las entradas y salidas, es
decir sirve de interfaz entre los programas y el
hardware.



RUTINAS DE LA BIOS

+ Se encargan de suministrar servicios y rutinas
a bajo nivel:

+ Lectura y escritura en discos

+ Procesamiento de la informacion recibida de
diversos dispositivos




PRINCIPIOS BASICOS DE LA
BIOS

+ A pesar del miedo que en general se le tiene a
“toquetear” la BIOS, puesto que se trata de un
programa que almacena sus datos en
memoria ROM ( acceso de solo lectura o
programable), los cambios gue se pueden
efectuar son pocos, aunque eso Si
tremendamente potentes a la hora de variar el
funcionamiento del PC.



+ Las tres casas que

fabrican BIOS son: AMI;
Phoenix y Award, por ese
orden de importancia.

Los programas que
forman la BIOS se
encuentran en chips de
memoria del tipo EPROM
( Erease and
Programmable Read Only
Memory, memoria de soélo
lectura borrable y
programable)



BIOS
N

+ La BIOS contiene una
serie de pequenos
programas o rutinas
ligadas al hardware
particular del ordenador,
y estos programas de
aplicacion llaman
constantemente a estas
rutinas .

Ej. leer el teclado, leer
disco, etc...




——— + Shadow ROM ( o RAM)
T o, e, como la memoria ROM es
Bk 273 DO Taing £ S Dos | O s Spoent o by sl muy lenta , el ordenador

Bank 4/5 DRAM Timing : SDRAM 8as

L T utiliza esta técnica, que
i o o ot | i consiste en mejorar el
Systes B10S Cacheable: Emabled

Ve a0 Cohenpe : proshie arranque del ordenador,

AGP fperture Size : 64t
86P-4X Mode : Disabled

AG6F Briving Control : Auto VOICandO IOS datos de Ia

A6P Fast Urite : Disabled ¢ Quit 1is¢ : Select Ite=

0sChip USB : Enabled : Help PU/PD /- : Modify memorla ROM en Ia

USB Eeyboard Support : Disabled : 01d Values (Shift)FZ : Color
: Load BIOS DBefaults

* Load Setup Defaults ' memoria RAM y aS|'
arranca desde la RAM

gue es mucho mas rapida



BIOS

+ En la BIOS también existen dos programas
gue se ejecutan de forma completamente
distinta:

- SETUP es el programa que permite el acceso a la
iInformacion contenida en la CMOS

- CMOS para poder modificar sus opciones y
donde se guardan los cambios de la BIOS.



BIOS (ACTUALIZACION)

+ Puede ser actualizada mediante un programa,
gue inicia una rutina de actualizacion y escribe
un archivo en la BIOS.

+ Aunque antiguamente solo se actualizaba por
fuerza mayor debido a la inseguridad de la red
eléctrica o la linea de Internet, ya que si estas
fallaran podriamos tener una averia bastante
considerable; en la actualidad son bastante
frecuentes

( EJ. Ampliar los microprocesadores que soportan la
placa)



BIOS ( AVERIAS)

+ Se podria decir que la BIOS, muy raras
veces dara problemas.

+ SI N0OsS encontramos con un ordenador que
no arranca y hemos comprobado los demas
componentes, el fallo se encuentra en la P.B
y la Unica forma de comprobar si es de la
BIOS es sustituirla por otra compatible y
arrancar de nuevo el ordenador.

. Por suerte cada vez mas fabricantes utilizan
la BIOS DUAL.



ZOCALO AGP

+ Donde se inserta o
Instala la tarjeta
grafica.

+ AGP (accelerated 2
Graphics Port, puertog
de gréficos B
acelerado).

+ Antiguamente se

utilizaban las ranuras
PCI




BUS AGP

Pipeline, es una de las
claves del BUS AGP y es la
técnica por la cual podemos
solicitar varias peticiones a
la memoria principal sin que
tengamos que esperar la
respuesta de la anterior
peticion,

Ademas se le asigna
dinamicamente un uso de la
memoria RAM exclusivo.
(UMA, Unified Memory
Architecture, Arquitectura
de Memoria Unificada)



BUS AGP

+ GART, (Graphics Addres
Remapping Table), tabla
de remapeado de
direcciones graficas) que
es una especie de indice
de los datos gue se
almacenan en la memoria

AGP

AGP AGP 1X |266Mbps

AGP 2X |512Mbps

AGP 4X | 1Gbps

AGP 8X | 2Gbps

(}.'\

\r//



ZOCALO AGP

+ Los conectores mas
antiguos contaban con
una muesca que impedia
conectar las nuevas
tarjetas graficas

+ También resaltar que por
suerte, cada vez son
mas los fabricantes que
Instalan un sistema de
sujecion de la tarjeta
grafica.




ZOCALO PC]

+ Para instalar tarjetas de
expansion, como
modem, tarjetas de red,
tarjetas de sonido,
controladoras SCSI, etc.

+ Esta conexion es capaz
de ofrecer
transmisiones en 32 bits
con un maximo de 133
Mbps.




PCI-X

+ Hay una especificacion
gue es la PCI-X, que se
utiliza en servidores y
es capaz de transferir
64 bits 266 Mbps

+ Hot Plug, conectar y
desconectar tarjetas en
caliente.

+ Gestion de energia, a
través del ACPI
consigue gestionar la
energia de las tarjetas.




PCIl-Express 16X
S =

+ Con una tasa de
transferencia
maxima de 4,2
Gbps, que es
exactamente el
doble que el bus
AGP 8x




PUERTOS SERIE Y PARALELO

+ En el puerto paralelo
transmite la
Informacion en 8

L bits.

LT el | Se utiliza
7& (o} Tho h normalmente para
v Ry - "&-\

\\\\\\\\\

‘ Impresoras y
ol escaner.

+ LPT1



PUERTOS SERIE

+ El puerto serie sobre
todo utilizado con
modems, puede
llegar a transmitir
115 Kbits/seq.

+ COM1y COM2

+ En poco tiempo

Veremos
desaparecer estas
conexiones a favor
de los USB




CONECTORES PS2

+ Donde conectamos
el teclado y el raton

+ Morado el teclado
+ Verde el ratéon

+ NO HAY QUE
GIRAR EL
CONECTOR

+ S0lo se puede
conectar en una
posicion




PUERTOS USB

+ Esuno de los
sistemas mas
polivalentes que ha
creado la informatica
en los ultimos anos.

+ La especificacion 1.1
proporciona 12 Mbits/
seg

+ La 2.0 480 Mbits/seg




PUERTOS USB

+ Através de este puerto

es posible conectar
teclados, ratones,
modem, impresoras,
etc...

Una de las ventajas es
la de conectar y
desconectar en caliente
el dispositivo.

Este puerto proporciona
5 voltios, lo suficiente
para alimentar a
pequeios dispositivos.



USB 1.1Y 2.0

USB
12Mbps
1.1
USB
480 Mbps

2.0




CONECTORES USB EXTRAS

+ Son muy habituales
en las placas base,
ya que los USB
iIntegrados en las
placas empiezan a
ser insuficientes, y
ademas nos da la
opcidon de conectar
USB frontales si la
caja lo permite.




PUERTO DE JUEGOS Y
SALIDAS DE AUDIO

+ La mayoria de las
placas actuales
levan integrado en
a placa estos
puertos.

+ Se suelen conectar
gamepad y joystick,
tambien se podria
utilizar para las
conexion de
teclados MIDI




SALIDAS DE AUDIO

+ Al igual que el puerto de
juego, lo mas comun es
gue nos las
encontremos integradas
en placas, aunque
también las podemos
encontrar en tarjetas de
expansion.

+ Sirven para conectar
equipos de sonido (2.1,
5.1, 7.1,) microfonos.




AUDIO AUXILIAR

+ Aqui se conectan los
cables de audio que
vienen desde el CD-
ROM. De esta manera,
se ofrece la posibilidad
de que el audio
generado por estos
componentes , sea
tratado por el
controlador de audio del
sistema, y suene en los
altavoces.




CONECTOR CNR

+ ( Communications ad
Network Raiser) Es un
zocalo donde conectamos
tarjetas de bajo coste.

Ej. modem, tarjetas de
red, tarjetas de sonido.

Soporta las nuevas
tecnologias de las
comunicaciones basadas
en conexion USB,
Incluidas las inalAmbricas.

+ Fue desarrollada por Intel.




PANEL FRONTAL

+ Atraves de estos
conectores es posible
encender la placa base,
hacer un reset del PC,
estar informados de las
operaciones de disco o
estado de sistema.

+ Agui se conectan todos
los pulsadores vy leds del
frontal de la caja.




JUMPERS DE
= CONBIGURACION

+ Dependiendo del modelo
de la placa base, cada uno
de estos elementos tendran

_ oS una funcion especifica.
(O W"" _ _ Antiguamente eran muy
[Euﬂiﬁ cru, g s o 1o e utilizados para configurar
fgﬁﬂ- AGF  B6.BMHZ Esﬁsmz 8. 7hHz 66 BSMHZ VeIOC|dadeS y VOItaJeS, por
= eso habia decenas sobre
CUsta coU Eremal Shly (R [RIB G e una placa convencional.

Clock (BUS) Frgquan[:y’ﬁGP TOMHz  66.85MHz TahHz
Selection

+ Hoy en dia casi todo es
automatico por lo que sus
funciones son limitadas.



CONECTORES DE
o ALIMENTACION

+ Normalmente son tres
los conectores de
alimentacion.

+ Este en concreto estaria
destinado a controlar el
funcionamiento del
ventilador.

+ Lo bueno de conectar
en las salidas de
alimentacion de la placa
es la monitorizaciéon del
mismo.




PILADE LA CMOS

+ Es la bateria
encargada de
suministrar energia
gue precisa la
memoria CMOS
para no perder los
datos almacenados
en ella

+ Suelen durar unos
tres anos




CONECTORES IDE

+ Agui se conectan los
dispositivos IDE

+ En cada canal
podemos conectar
hasta dos
dispositivos, en total
podemos conectar 4

+ El de color es el
primario




CONECTOR DE DISQUETERA

+ Conector de 34
patillas

+ Un elemento cada
dia mas en desuso
pero por motivos de
compatibilidad o
necesidades
puntuales, todavia
se Instala.




SERIAL ATA

- Esta es la conexion
gue esta dando el
relevo a los IDE
para las unidades

- opticas. Es mas

- @ 4 pequefioy su

o Ly/ 1 CoONsSuUMOo es menor.




E-SATA

Fue estandarizado a mediados de 2004, con
definiciones especificas de cables, conectores
y requisitos de la senal para unidades eSATA
externas. eSATA se caracteriza por:

Velocidad de SATA en los discos externos de
3.0 Gbps

La longitud de cable se restringe a 2 metros;
USB y Firewire permiten mayores distancias.



E-SATA

SATA SATA
eSATA SATA |
External External

typoe 'T" Port  type "L" Port



ALIMENTACION ATX

+ A este conector se conecta el
conjunto de cables que viene
de la fuente de alimentacion.

+ No es posible equivocarse en
Su conexion, ya que cuenta con
muescas Yy formas que evitan
ese problema

+ 12,5 voltios en la placa

+ 3,3 voltios utilizadas por lo
distintos componentes




ZOCALO DEL PROCESADOR

+ Donde va insertado
Ty el microprocesador
S W . Dependiendo del
§ socket del microy
de la placa (ambos
siempre tendran que
ser compatibles)
variara la estructura
del mismo.




ZOCALO DEL PROCESADOR

+ Entodas las placas,
salvo placas muy
antiguas, existe un
zOcalo(socket).

+ Los mas antiguos,
presentes en placas T
286,386,486, eran del B Mpe i
tipo PGA (Pin Grid
Array, matriz de patillas)
el microprocesador era
iInsertado a presion



http://www.mpegarry.de/scripts/product-kateg.php?lang=uk&id=4
http://www.mpegarry.de/scripts/product-kateg.php?lang=uk&id=4

SOCKET DEL PROCESADOR

+ En procesadores
todavia mas antiguos,
el procesador iba
soldado, sin
posibilidad de
Intercambio. Para
cambiar el
procesador, habia que
cambiar la placa base
completa.




ZIF

+ Zero insertion force,
zOcalos de fuerza de
Insercion cero.

+ Estos zocalos fueron
los mas habituales
hasta la aparicion
del Pll y sus
sucesores. Que
Impusieron el zécalo
de tipo SLOT




+ La insercion de
- procesador se hace
}=ERl con una simple
S presion, siempre
teniendo en cuenta
- la orientacion de la
R muesca gue tienen
tanto el zocalo como
- la fila de contactos
I del propio

NI

LTV

|€i |

microprocesador.



VAl

+ Pero posteriormente se
volvio a este tipo de
socket, eso si con un n° T
mayor de patillas y i

mejor adaptado a los aligned
nuevos desarrollos.

. Por ejemplo, llevan en
dos de sus esquinas
unos pines ciegos para
facilitar su insercion sin
riesgo a equivocarse.




ZOCALOS DE

PROCESADORES

Socket-1 169 contactos | 486 (5V)
Socket-2 238 contactos 486 (5V)
Socket-3 237 contactos 486 (5V)
Socket-4 273 contactos 486 (5V)
Socket-5 320 contactos | Pentium (3,3V)
Socket-6 235 contactos 486 (3,3V)




ZOCALOS DE
PROCESARORES

Socket-7.

321 contactos

AMD K6 Petium
MM X

Socket-8 387 contactos Pentium Pro y Il
Slot-1 242 contactos PIly 1128y 3,3v
Slot-2 330 contactos PI1ylll 1,3y 3,3v
Socket 370 370 contactos PII113y21v
Slot A 242 contactos AMD 1,3y 2,05v




ZOCALOS DE

PROCESADORES
Socket A 462 AMD ATHLON
Socket 423 423 patillas P4
Socket 478 478 patillas P4
Socket 775 775 Intel Core Duo
Socket 754 , 940 AMD ATHLON
y 939 7>4pa.940pa 16/ 5pTERON
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SUJECIONES DEL DISIPADOR

+ Los disipadores mas
modernos, disenados
para disipar el calor de
los procesadores de
velocidades superiores
al gigahercio (ahora
mismo la mayoria). Las
sujeciones del disipador
van fljadas al chasis de
la placa de esta forma
evitamos sobrecargar al
socket del procesador
(P4)




- SENSOR DE TEMPERATURA
e

+ Bajo el procesador , en
medio del socket, se
encuentra en muchas
ocasiones un sensor,
capaz de medir la
temperatura del
procesador con el objetivo
de monitorizarlo

+ Aunque también es cierto
gue ultimamente, este
componente va incluido
dentro del procesador




DIP O SWITCH

+ Esta clase de
controladores
sustituyen en
muchas placas a los
veteranos jumpers,
aungue con la
misma funcion que
estos ultimos.




REGULADOR DE CORRIENTE

+ La mayoria de los micros necesitan una
tension para funcionar de 3,3 V, antiguamente
requerian 5V y habia placas que tenian la
compatibilidad con ambos modelos. Con este
regulador configurabamos el micro que
ibamos a instalar.



COPROCESADOR MATEMATICO

+ Era un elemento opcional de un ordenador,
cuya mision era realizar calculos matematicos
complejos a gran velocidad.

+ Antiguamente existia un zdcalo para insertar
este componente, aunque a partir del 486 el
coprocesador matematico va integrado en el
mismo encapsulado de procesador




BANCOS DE MEMORIA

+ Donde se inserta los
modulos de
memoria.

+ La cantidad tanto de
bancos como el total
de memoria maxima
a instalar, lo
determinara el
CHIPSET




ZOCALOS DE MEMORIA

+ Donde instalaremos la
memoria. El zécalo de
la memoria se tiene que
corresponder con el tipo
de memoria a instalar.

+ Las mas antiguas son
las SIMM (mddulos de
memoria simple en
linea) de 30y 72
contactos




ZOCALOS DE MEMORIA

+ DIMM PC-100y PC-133
MHz, tiene 168
contactos y tiene dos
muescas asimetricas
para la perfecta
instalacion .

+ DDR, que tiene 184
contactos con un voltaje
de 2,4V. Tiene sélo una
muesca.
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EL BUS INTERNO DE LA PLACA
(FSB)

+ Front Side Bus o FSB, éste es el “ancho” del
bus de la placa, y depende directamente del
chipset. Es muy importante ya que va a
condicionar directamente, la frecuencia de
funcionamiento de todos los componentes,
muy especialmente el de la memoriay el
microprocesador.



CARACTERISTICAS ATENER EN CUENTA

+ Velocidad que aguanta la ranura AGP o PCI
EXpress

+ Cantidad de memoria que se puede instalar,
tipo de memoria, y si los slot son duales.

+ Microprocesador gue se puede instalar ( sin
actualizar BIOS)

. Ranuras PCI o PCI Express

+ Conectores de entrada/salida ( USB, 1394, e-
sata)
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Nuevas Tecnologias

Cool 'n' Quiet!

Esta es una tecnologia de enfriamiento
Integrada en esta placa base. Permite ajustar
automaticamente voltaje y frecuencia del
microprocesador, de acuerdo con la operacion
de sistema para asegurar un entorno de
trabajo silencioso y evitar un calentamiento

excesivo.



Nuevas tecnologias

Q-Fan?2

La tecnologia ASUS Q-Fan?2 ajusta
Inteligentemente la velocidad de los
ventiladores de la CPU y del chasis segun la
carga del sistema para asegurar un entorno
silencioso, eficiente y refrigerado.



Nuevas Tecnologias

Arquitectura PCI Express

Se empieza ha oir voces de la nueva conexion
PCI Express de 32 Xy se hablan de hasta 16
Gbps, pero todavia no sabemos si seran o0 no
compatibles con las actuales tarjetas.



Sata Ralid

RAID 0 utiliza una técnica llamada
agrupacion de datos. Varios discos
duros se combinan para crear un

volumen de grandes dimensiones.

RAID O puede leer y escribir mas
rapido que una configuracion no RAID,
ya gue divide los datos y accede a
todos los discos de forma simultanea.

RAID 0 no proporciona redundancia de
datos.

RAID 0 requiere al menos dos
unidades de disco duro.




Sata Ralid

RAID 1 duplica el contenido de
una unidad de disco en otra
unidad del mismo tamano. La
duplicacion proporciona una
integridad de datos optima y
acceso inmediato a los datos
en caso de que una unidad
oresente errores. RAID 1
permite utilizar solo la mitad de
a capacidad disponible de su
dispositivo. RAID 1 solo se
puede utilizar con dos unidades
de disco duro.




Sata Ralid

RAID 5 proporciona el mejor
equilibrio entre redundancia de
datos, rendimiento y capacidad de j

disco. Cuando esta disponible. Al

igual que RAID 0, RAID 5 distribuye

todos los discos disponibles en un
volumen de grandes dimensiones, . :
sin embargo, el espacio equivalente °

a las unidades de disco duro se
utilizara para almacenar datos de
paridad.




Sata Ralid

Los datos de paridad se
distribuyen entre todos los discos.
Si una unidad falla, regenerara los j
datos utilizando los datos de i
paridad. RAID 5 requiere al menos

3 unidades de disco duro. La ' :
capacidad total de RAID es la

suma de todos los discos duros,
menos el espacio de una unidad.
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